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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC28)提出并归口。
本标准起草单位:中国电子技术标准化研究院、楚天龙股份有限公司、安徽艺标信息科技有限公司、

大唐微电子技术有限公司、北京智芯微电子科技有限公司、飞天诚信科技股份有限公司、北京眼神智能

科技有限公司、红天智能科技(天津)有限公司、北京中电华大电子设计有限责任公司、北京握奇数据系

统有限公司、紫光同芯微电子有限公司、金邦达有限公司、中国银联股份有限公司、中电智能卡有限责任

公司、上海密特印制有限公司、上海复旦微电子集团股份有限公司、国民技术股份有限公司。
本标准主要起草人:曹国顺、李斌、蒋曲明、崔从俊、赵东艳、张璋、朱鹏飞、王志红、杨春林、邴志刚、

钟陈、原爱阳、包乌日吐、白婧、盛敬刚、史春腾、徐木平、胡波、付青琴、曹宇、秦日臻、周峥、张树蕊、
吴行宇、邵兴、张晓良、范琴、夏立佳、史春腾、陈玉峰。
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识别卡 金融IC卡芯片技术要求

1 范围

本标准规定了金融IC卡芯片(晶圆和单个裸芯片)的技术要求,包括基本要求、物理特性、电气特

性、通信接口、安全及寿命要求等。
本标准适用于金融IC卡芯片的设计、制造和使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T32915 信息安全技术 二元序列随机性检测方法

GB/T35010.3—2018 半导体芯片产品 第3部分:操作、包装和贮存指南

GM/T0008—2012 安全芯片密码检测准则

JR/T0025.3—2013 中国金融集成电路(IC)卡规范 第3部分:与应用无关的IC卡与终端接口

规范

ISO/IEC7816-3 识别卡 集成电路卡 第3部分:电信号和传输协议(Identificationcards—In-
tegratedcircuitcards—Part3:Electronicsignalsandtransmissionprotocols)

ISO/IEC14443-1:2018 识别卡 无触点的集成电路卡 接近式卡 第1部分:物理特性(Identi-
ficationcards—Contactlessintegratedcircuitcards—Proximitycards—Part1:Physicalcharacteris-
tics)

ISO/IEC14443-2 识别卡 无触点的集成电路卡 接近式卡 第2部分:射频功率和信号接口

(Identificationcards—Contactlessintegratedcircuitcards—Proximitycards—Part2:Radiofrequency
powerandsignalinterface)

ISO/IEC14443-3 识别卡 无触点的集成电路卡 接近式卡 第3部分:初始化和防冲突(Iden-
tificationcards—Contactlessintegratedcircuitcards—Proximitycards—Part3:Initializationandanti-
collision)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
非易失性可编程存储器 non-volatileprogrammablememory
存储的数据在断电后不会消失的可编程存储器。

3.2 
非易失性只读存储器 non-volatileread-onlymemory;ROM
只能读出制造时置入数据的存储器。
注:数据置入该存储器后就无法改变或删除,断电后置入的数据不会消失。
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